IMZP.272.13.20.2024 Zatacznik Nr 2

Nr. Opis robot Jm ilos¢
POMIESZCZENIE BIUROWE
1. | Przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie m?2 44,5
2. | Przyklejenie plyty gipsowej na $cianie przyklejane na klej m?2 108,72
gipsowy, zaciggniecie faczent migdzy plytami
3. | pomalowanie farbami emulsyjnymi sufitu i §ciany (2 krotne malo- | m2 1533
wanie) po uprzednim zagruntowaniu podtoza.
4. | demontaz okna podawczego szt. 1
5. | wykonanie nadproza nad otworem drzwiowym, nadproze typu | szt. 1
L-1,20mb
6. | wykucie otworu na drzwi w miejscu okna podawczego. m3 0,28
7. | montaz oscieznicy z MDF w przygotowaniu otworze szt. 1
8. | montaz skrzydla z klamka z zamkiem na klucz. szt. 1
POMIESZCZE SOCJALNE
9. wyréownanie sufitu tynkiem lub plyta gipsowa po zdemontowa- | m2 1,89
nym kanale wentylacyjnym
10. | przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie m2 2,74
11. Przyklejenie plyty gipsowej na $cianie przyklejane na klej m2 26,58
gipsowy, zaciagnigcie faczet migdzy plytami
12. | pomalowanie farbami emulsyjnymi sufitu i §ciany (2 krotne malo- | m2 29,32
wanie) po uprzednim zagruntowaniu podtoza.
13. | demontaz drzwi aluminiowych z odcieznica. szt. 1
14. | zamurowanie otworu z pustaka ytong na zaprawie cienkowar- | m3 0,25
stwowej otynkowanej z obu stron i pomalowane
POKOJ DYREKTORA
15. | przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie m2 17,43
16. | Przyklejenie plyty gipsowej na $cianie przyklejane na klej m2 2,05

gipsowy, /zamurowana $ciana




17. | Przygotowanie powierzchni $cian pod malowanie m2 45,97
18. | pomalowanie farbami emulsyjnymi sufitu i §ciany (2 krotne malo- | m2 63,4
wanie) po uprzednim zagruntowaniu podtoza.
19. | montaz oscieznicy z MDF w przygotowanym otworze szt. 1
20. | montaz skrzydta z klamkg z zamkiem na klucz. szt. 1
SCHODY ZEWNETRZNE
21 Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowe; m2 7,178
22 Skucie nieréwnosci betonu, gtebokosci do 1 cm, na $cianach lub m2 7,178
podiogach - wyréwnanie powierzchni schodéw po zaprawie kle-
jowej
23 Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas m2 7,178
Uni Grunt
24 | Okladziny schodéw z plytek na klej, przygotowanie podioza m?2 7,013
25 | Okladziny schodéw z plytek na klej, metoda kombinowana, m?2 7,013
plytki 30x30 cm
26 Cokoliki na schodach z plytek uktadanych na klej, metoda kom- m 1,65
binowana, przygotowanie podtoza, cokolik wysokosci 10cm
27 Cokoliki na schodach z plytek uktadanych na klej, metoda kom- m 1,65
binowana, z przycinaniem plytek, cokolik wysokosci 10cm
28 Odbicie pasow tynkéw zewnetrznych, szeroko$ci do 30 cm m 6,700
29 Przyklejenie warstwy siatki, bok schodéw m2 1,340
30 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wyko-
nywane recznie, wykonanie warstwy posredniej m2 1,340
31 Tynk z réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - | m2 1,340
Sto-Superlit, uziarnienie 1.5 mm
KORYTARZ
32 | Przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie m2 8,250
33 Uzupelnienie $cianek z pustaka 11.5cm lub zamurowanie otwo- | m2 0,280
réw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna, scianki grubo-
sci 1/2 cegly
34 | Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 111, (Sciany m2 0,280
plaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- 1 pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu)
35 | Przygotowanie powierzchni $cian pod malowanie m?2 34,800
36 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlozy gipso- | m2 43,05

wych z gruntowaniem, 2-krotne




PRACE ELEKTRYCZNE

Jm [Ilos¢
L. | Przebicie otworéw o $rednicy ok 40 mm w $cianach lub stropach,
do 30 cm szt. 2
2.
Skucie $cianek z plytkami szkliwionymi (glazura) m2 12
3.
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych, podltoze - beton mb 55
4.
Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny, mocowanie
osprzetu szt. 30
5.
Przewody ukladane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu innym
niz beton + przewdd do gniazd 3x2,5mm2 /mb mb 53
6. Przewody ukladane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu innym
niz beton + przewdd do lamp 3x1,5mm2 /mb mb 23
7.
Montaz gniazda 2-biegunowe przykrecane Obciazalno$¢ 16 A,
przekrdj przewodu do 2,5 mm2+ gniazdo szt. 28
8.
Montaz tacznika instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyj- st
nych, krzyzowe, dwubiegunowe+ gniazdo ' 2
9.
Montaz Oprawy o$wietleniowej przykrecanej- swietlowkowej o st
zrédle $wiatla do 2x40 W+ oprawa ' 10
10.
Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Wylacznik nadpradowy 3- st
biegunowy - Analogia - Demontaz ' 3
11.
Osprzet modutowy w rozdzielnicach. (Wylacznik p/porazeniowy st
P 302 25A /30 mA) ' 3
12.
Osprzet modutowy w rozdzielnicach. (Wylaczniki matogabary- szt
towe S 191-16A) 9
13.
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia. szt.
Obwdd o ilodci faz - 1 5
14.
Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania. Pierwsza proba st
dzialania wylacznika réznicowopradowego ’ 3
PRACE ELEKTRYCZNE-NISKORPADOWE
Jm Ilos¢
L. Przebicie otwordw o $rednicy ok 100 mm w §cianach lub stro-
pach, do 30 cm szt. 14
2.
Skucie $cianek z plytkami szkliwionymi (glazura) m2 9




Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych, podloze - beton mb 40
Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny, mocowanie

osprzetu szt. 14
Kanaly instalacyjne z PCW o szerokosci podstawy do 130 mm

w podlozu betonowym wraz z materialem mb 170
Ulozenie okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 +

kabel utp cat 6 LSOH (jeden odcinek ok 120-125m) mb 5000
Montaz gniazd abonenckich - montaz puszki szt. 19
Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu szt. 19
Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wyma-

ganiami szt. 42




